YZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ 




.Upper double- 
adhesive tape 

-Upper layer 
-Tact i le layer 

-Lower layer 

_ Upper double- 
adhesive tape 



Fig. 1 




Fig. 2 




Fig. 4 




Fig. 9 




Fig. 6 




Fig. 8 




130 

Fig. 10 



Power source(310) 



] 



Sound micro-chip(330)~| Speaker (350) | 



Connector (340) 



] 



Membrane swi tch(SW) 



Fig. 12 




Fig. 13 



